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SOT-25 Perspective 
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番号 部品名称 個数 材質・寸度

①

②

③

④

ICチップ

モールド樹脂 1

1

S i

エポキシレジン

⑤ リードフレーム 1 Cu系

3～10

インナー側：Agスポットめっき

黒色

t=13 0～250μm

記事

1～2

φ20～50μm

Agペースト or 絶縁ペースト or DAF

A u o r C uワイヤ

ダイアタッチ材

アウター側：Sn or SnAgめっき（5～15μm）


